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Abstract (en)
The method involves cutting out the fault over a strictly limited region, filling the recess and bonding the filling to the surrounding paint layer. Powder
paint or powder slurry is used for the painting. The recess (1) is made to precise measurements of depth and surface in the paint layer (2). A filling
body of powder paint and/or of an ingredient of the paint is fitted in the recess. It is then bonded, e.g. glued, to the paint layer surrounding the
recess. The depth of the recess should not exceed that of the paint layer.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reparatur kleiner Lackfehler in Pulverlackschichten, bei dem im Bereich der fehlerbehafteten Stelle eine
Aussparung mit hinsichtlich ihrer Fläche und auch hinsichtlich ihrer Tiefe genau definierten Abmessungen in die Pulverlackschicht eingebracht
wird, in die Aussparung ein entsprechend dem Volumen der Aussparung bemasster, insbesondere ein den Abmessungen der Aussparung
entsprechender, und zusammenhängender Füllkörper aus Pulverlack und/oder einem Vorprodukt des Pulverlackes eingebracht wird und der
eingebrachte Füllkörper mit der ausserhalb der Aussparung angeordneten Pulverlackschicht verbunden, insbesondere verklebt wird. <IMAGE>
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